Petycja w sprawie obrad komisji
skarg, wnioskow i petyciji

Do: Urzad Miejski w keknicy
ul. Zurawska 1
68-208 teknica

Niniejszym postuluje aby na obrady komisji skarg wnioskéw i petycji zaprasza¢ autoréw pism
ktore bedg rozpatrywane.

Zapraszanie autorow wnioskow, skarg i petycji na obrady komisji wnioskéw, skarg i petycji niesie
ze sobg liczne korzysci, ktére moga znaczaco poprawi¢ zarébwno proces rozpatrywania tych
dokumentow, jak i relacje miedzy obywatelami a urzedem. Przede wszystkim, obecnos¢ autoréow
podczas obrad umozliwia bardziej szczegotowe i klarowne przedstawienie problemu, wniosku
czy petycji. Autorzy majg szanse bezposrednio przekaza¢ swoje argumenty, odpowiada¢ na
pytania cztonkéw komisji oraz wyjasnia¢ wszelkie niejasnosci, co moze prowadzi¢ do lepszego
zrozumienia istoty sprawy.

Taka praktyka sprzyja rowniez budowaniu zaufania obywateli do instytucji publicznych.
Obywatele, majgc mozliwos¢ osobistego uczestniczenia w obradach, widzg, ze ich gtos jest
brany pod uwage i ze majg realny wptyw na decyzje podejmowane przez komisje. To poczucie
wspétudziatu w procesie decyzyjnym moze zwigkszy¢ zaangazowanie spotecznosci w sprawy
lokalne i zacheci¢ do aktywnego uczestnictwa w zyciu publicznym.

Dodatkowo, zapraszanie autoréw na obrady komisji moze przyspieszy¢ caty proces
rozpatrywania wnioskow, skarg i petycji. Bezposredni kontakt z wnioskodawcg pozwala szybko
rozwia¢ wszelkie watpliwosci i dostarczy¢ potrzebne informacje, co z kolei moze prowadzi¢ do
szybszego podjecia decyzji. To z kolei zmniejsza czas oczekiwania na rozstrzygniecie sprawy, co
jest korzystne zaréwno dla autoréw wnioskow, jak i dla samej komisji.

Wreszcie, taka praktyka moze przyczyni¢ sie do lepszej jakosci decyzji podejmowanych przez
komisje. Bezposrednie spotkania z autorami wnioskow, skarg i petycji pozwalajg na petniejsze
zrozumienie kontekstu i motywacji stojgcych za danym dokumentem. Dzieki temu komisja moze
podejmowac bardziej przemyslane i sprawiedliwe decyzje, ktére lepiej odpowiadajg potrzebom i
oczekiwaniom spotecznosci.




